
证券代码：300480 证券简称：光力科技

债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260317

投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 √路演活动

√现场参观

√其他（投资者电话交流会）

参与单位名称及

人员姓名

汇添富基金：韩政沅、夏正安；广发基金：谢小龙、王瑞冬；富国

基金：罗松、罗擎、王帅、肖晶；兴全基金：仲可婧、黄煜杰、余

明强、陈玲、曹娜；银华基金：李宛达；招商基金：郭敏；平安基

金：江正清；浦银安盛：皮灵；鹏扬基金：章宏帆；华宝基金：汤

祺、袁银泉；西部利得基金：董伟炜、盛丰衍、侯文佳、张昌平、

王杭；长信基金：李博华；德邦基金：王矗；富安达基金：黄沁仪；

华泰证券：樊星辰、余熠；东方证券资管：李竞、贾学展、郭乃幸、

张明宇、刘锐、廖家瑞；渤海证券：范巧婧；人保资产：司紫硕、

傅梅望；国投泰康信托：李立霞；瑞奇期货：刘期彧；粒子跃动：

孙祥祥；银叶投资：崔健；趣时资产：冯郡；准锦投资：陈滢玥；

大朴资产：王彦栋；福泽源基金：吴亚平；英鑫基金：黄俊钦；星

祎投资：范炀杰；慈阳投资：宋伟明；博普资产：雍国铁。

时间 2026 年 3 月 16 日、2026 年 3 月 17 日

地点 公司郑州航空港厂区 2 号楼会议室、线上交流（电话会议）、上海

上市公司接待人

员姓名

总经理、董事：胡延艳

董事会秘书：吕琦

证券事务代表：关平丽

投资者关系活动

主要内容介绍

管理层介绍了公司的业务情况，并就投资者关注的问题进行交流，

部分投资者实地参观了公司生产车间和展厅区域。

主要沟通交流内容如下：

1、公司国产半导体业务 7 月放量是由什么驱动的？

答：根据 SEMI 预测，全球半导体设备市场正迎来由人工智能（AI）

驱动的强劲增长浪潮，2025—2027 年销售额预计连续刷新历史新高。

行业资本开支进入新一轮上行周期，下游客户扩产节奏明显加快。与此

同时，受益于公司国产化划切设备在先进封装领域的广泛应用，公司国



产化半导体业务发展较快。

2、目前公司国产半导体业务的订单量如何？大客户订单占比有多

少？定制化机型占比有多少？

答：目前公司国内半导体业务新增订单在持续增加，大客户订单占

国内半导体业务新增订单的一半左右。公司国产半导体设备出货数量以

标准机型为主，但自 2025 年开始，定制共研型号设备的销量占比在逐

步提升。

3、公司激光划片机产品有哪些？分别应用于哪些场景？目前进度

如何？

答：目前公司完成研发的激光划片机有激光开槽机和激光隐切机；

其中，激光开槽机可以用于 Low-k 薄膜、氮化铝、氧化铝陶瓷等材料的

加工；激光隐切机可以用于抗污垢性能差的工件和抗负荷能力差的工件

（如超薄硅晶圆、MEMS 器件等）以及第三代半导体器件等芯片的切割。

目前公司激光开槽机、激光隐切机正在客户端验证，公司将全力加

快推进设备验证以尽快形成销售订单。

4、公司研磨机进展情况如何？

答：公司研磨机可用于 8 寸和 12 寸晶圆的背面磨削减薄，目前正

在客户端验证中，客户反馈良好。研磨抛光一体机正在研发中。

5、公司各业务板块的毛利率分别是多少？

答：2025 年上半年，公司物联网安全生产监控装备业务的毛利率

为 70.92%；半导体封测装备制造业务的毛利率为 41.57%。

6、公司半导体业务毛利率会进一步提升吗？

答：随着公司定制共研设备销售占比逐步提升、公司自研核心零部

件更多的导入应用以及半导体业务规模化效应进一步显现，公司半导体

业务的毛利率将会进一步提升。

7、公司可转债赎回后还有什么融资需求或计划？

答：为确保公司半导体封测装备研发、生产和业务拓展等活动有充

裕资金，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过

人民币 5 亿元科技创新债券。本次科创债发行尚需提请公司股东会审议

以及中国银行间市场交易商协会的批准，后续进展请关注公司相关公



告。

公司未来如有其他融资计划，将及时履行相关程序和信息披露义

务。敬请注意投资风险。

8、公司预期物联网业务 2026 年的经营表现？

答：公司物联网安全监控业务作为公司发展的基石，多年来持续稳

定发展，同时助力公司半导体设备业务的发展。

结合智能矿山的产业发展趋势以及安全生产、减员增效的总体趋

势，公司将在巩固现有产品优势的基础上，不断拓展新产品和新应用，

以更优质的产品和服务助力客户矿山智能化建设。

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 3 月 17 日


